uccio-

a una
iado a
stintas
6n de
cie re-
uimico

) que:

yrtaran

)

y CUJ

Lista de materiales

Resistencias: ~<

R8- “Resistencia 470K- 1/4
R9- -Resisten K- 1/4
R10- Resistencia¥22K* 1/4
R11-*Resistencia®d7K - 1/4
R12- Resistencia®7K * 1/4
R13~ Resistencia§22Ke 1/3
R14-~ Resistencizx100 Q- 1/4 W 5 % {(marrén, negro. marron).
RiS-~Resistencia A00 U 1/4 W S % (marr6n,. negro. marrsa).
R16> ResistenciaXi8K 1/4 W 5 % (marrén. gris, naranja).
R17-ResistenciaXICK® 1/4 W 5 % (marrén. negro, maranja).
R18~ Resistenciaz100 Q-1/4 W 5 % (marron. neegro, marrén).
R19-\Resistenciakl 8K 1/4 ¥/ 5 % (marron, giis. rojo).
R20--Resistencia AK 1/4 W 5 % (marrén. negro, rojo).
R21-~Resistenciap00 - 1/4 W 5 % (marrén, negro, marrdn).

Condensadores

C1- «Condensador 10 uF electrolitico, 35V. * 4
C2- Condensador 4,7 uF electrolitico, 35V.> 4
C3- Condensador 4,7 oF electrolitico, 35V.> t
= C4-¥ Condensador-220- pF-disco.

CS-  Condensador 4,7 aF electrolitico 35V.» 4
-G6-M-Condensador-10+ni—disco.

w
4 W
w
w
w
W 5 % (rojo. rojo, naramja).

W 5 % (rojo, rojo, naramja).

W 5 % (amarillo, violeta, naranja).
4 W 5 % (amarillo. violeta, naranja).
w 5 % (rojo, rojo, naramja).

Yy

L C7->-Condensador- 1>nF-assco._ .

——C8—~Gondcrsadcr 10wnF-disco. -
C9- Condensador 47 uF electrolitico, 25V.¥ +

"} C10- Condensador 56 pRdisco NPO. ¥

- C11- Condensador 56 pFedisco NPO. * -
- C12- Condensador 18 pF-disco NPC. *
C13- Condensador 2-10 pF trimer (ceramico).
. C14- Condensador 68spF disco NPO. >

- C15—Geondensador--1-nke discn,
~C16—Condensador1—nk-disco
k-C1¥--Condensador—10«abF-disco.—

C18- Condensador 68¢pF disco' NPO. ¥

~ C19—Condensador 124 nF-disco. NPO.

- C20- Condensador 100-nF disco. v
F-C2—Condensader—l-nks.disco

C22- Condensador 4,7.nF disco.¥
1 C23- Condensador 330 pF disco.y

4 C24-_Condensador-1-nls-disco.

L C25- Condensador 4,7«nF disco. v

- G26--GCondensador—nFdises.

- C27-~Condensadosally nF -disco.

C28- Condensador 47 uF clectrolitico, 25V.¥ ==
C29- Condensador 10-85 pF trimer. —4=

C30- Condensador 10-85 pF trimer.

R1-+ Resistencia)X2, 7K-1/4 W 5 % (rojo, violeta, rojo).

R2- - Resistencia”22,7K?1/4 W 5 % (rojo, violeta, rojo).

R3- .. Résistenciax10K=1/4 W 5 % (marrén. negro. naranja).

R4-n Resistenciay2 2K* 1/4 W S % (rojo, rojo, rojo).

RS- ~Resistenciar270Ke 1/4 W 5 % (rojo, violeta, amarillo).

R6-~ Resistenciaxl00K+1/4 S % (marr6n, negro. amarillo).

R7-  Resistencia®70K* 1/4 5 % (amarillo, violeta, amarillo).
5 % (amarillo, violeta, amarillo).

.C32- Condensador 1 nF. disco.
C33- Condensador 330 pF disco. ™
(C34- Condensador 4.7.nF disco. >

—E35—Condenisador t-nF disco.
C36- Condensador 10-85 pF trimer. !
C37- Condensador 10-85 pF trimer. |

Diodos: >

D1- Diodo varicap BB : . i
D2- Diodo zener BZX79 CI0 (10 V. 400 mW). |
D3- Diodo led rojo. i
Transistores:

;
TRI- Transistor BF 19. ¥ !
TR2- Tramsistor BFR 36. (6 BSX20 6 2N2369 6 !

PHP344). i
TR3- Transistor BFR 36. (6 BSX20 6 2N2369 6 |
PHP344).
<+ TR4- Transistor 2N4427. (6 2N3866 6 2N3553 6
_2N3924).

Circuitos _integrados:
~~IC1- Circuito integrado TL 081 (6 LF 351).

ues:

CHI1- y CH2 = choques de 1.8 xH (Salota o premo). x
5LCH3 CH4 CHS. CH6 Cll7. CH8 y CH9 = Choques
tipo VK 200.

Bobinas:

__ L1 = 4 3/4 espiras separadas entre si 0.5 mm, con hilo
" de cobre plateade de 0,8 mm, @ interior de la bobina
6 mm. Toma en la espira 1 1/4 a partir del colector de i
TRI1.

~12 = 2 3/4 espiras separadas ¢ ‘re si 2 mm, con hilo de-
cobre plateado de 0.8 mm, @ interiog de la bobina
6 mm.
L3 = 4 3/4 espiras separadas entre si 2 mm, con hilo de
cobre piateado de 1 mm, @ interior de la bobina 6 mm.
L4 = 3 3/4 espiras separadas entre si §,8 ram, con hilo
" de cobre plateado de 0,8 mm. 0 interior de la bobina
6 mm.
LS = 4 3/4 espiras separadas entre si 2 mm, con hilo de

cobre plateado de 1 mm, @ interior de 1a bobina 8 mm.
";‘ou/-%’ 3 =
— Circuito lmpreso ‘de 13.4 x 54 cm.

Varios:
— Limina de hojalata de 135 X 6.5 cm. Seu >

— Cabledillo rojo de 30 cm.
~ —— Cablecillo azul de 30 cm.
~— Cable apantallado de 60 cm.
— Cable coaxial RG58/U de 25 cm.
— Terminales de conexién.
— P1 potenciémetro 22K log. (mlcréfono)

-C31- Condensador 4,2 nF disco. ¥

~sr4~ — P2 potenciémetro 100K log. (cassette).

e| sejajd

con detenimiento las principa-

les fases de montaje del circui-

to impresc, el cual se ha dividi-

do en dos partes con objeto de mejo-

i rar y ampliar al maximo los detalles y
| evitar errores de interpretacién. La
secuencia correspondicnte a la segun-

| da parte sera publicada en las siguien-
: tes paginas de esta coleccién. Para el

. desarrollo y realizacion del montaje

i e han seguido unas reglas y métodes

{ N péaginas sucesivas explicamos
l
F
i
1
|

Montaije del circuito: smsrmmmmmumisamass |

que aunque no podamﬁonsiderar—

los como «cientificoss, obedecen fun-
damentalmente a unas razones practi-
cas, con los que pensamos que se ra-
cionalizan y facilitan al méaximo todas
las operaciones. Antes de empezar
debemos efectuar algunas comproba-
ciones que para muchos lectores re-
sultarin obvias, pero no por eso con-
viene olvidarlas. Se trata del recuento
e identificacién de los componentes
para poder detectar la ausencia de

‘cualquiera de ellos que por alguna

circunstancia nos hubiera pasado de-
sapercibida. Si se da este caso, con-
viene hacer todas las gestiones nece-
sarias para conseguirlo, con objeto de
poder comenzar el montaje con el
con]unto completo.

Al mismo tiempo que efectuamos |
esta tarea, aprovecharemos para agru-l

. par los componentes por tipos homo- ;

géneos, colocando todas las resisten- |
cias juntas, cogo los condensado- :
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AL y como pueden observar en
las listas siguientes, los mzte-
riales necesarios para la cons-
truccién del equipo son total-
mente convencionales y no hemos te-
nido ningiin problema para conseguir-
los en el comercio especializado. Sin
embargo creemos conveniente hacer
algunas puntualizaciones:
® Es muy importante mantener el
diseiio del circuito impreso en la

Circuito impreso del
equipo representado con
sus dimensiones reales.

forma en que se muestra en las ilus-
tracioncs adjuntas, ya qic-al trabaiax
en condiciones de RF resuita bastan-
te critica la disposicion de algu-
nas pistas conductoras y zonas de
masa.

® Mientras que los choques pueden
Iser adquiridos en el comercio, por
ser tipos estandarizados, las bobi-
nas han de ser construidas por uno
mismo necesariamente. Para ello se

ofrecen mas adelante las instruccio-
nes precisas.

e Otro material que necesita una
cterta preparacion es el destinado a
servir de-blindaje entre las distintas
etapas. Se utilizard una porcién de
hojalata o chapa con la superficie re-
cubierta por algin proceso quimico
(pavonade, galvanizado, etc.) que
evite la oxidacién. De ella se cortardn
los cuatro trozos necesarios.




Plano que ilustra la posicion y
forma de montaje de todas ios
componentes de esta primera .
parte.

Aqui podemos observar k2
serigrafia del circuvito
impreso por la cara de
montaje de los
componentes. Se han
indicado todos los que van
a ser montados en esta
primera parte.




